Tasot: 2

Materiaali: FR4

Valmis paksuus: 1,57mm +/- 10%

Ulompi kerros Kuparipaksuus: 1oz

Valmis: ENIG (Au: 2-5u ")

Soldermask (vari): molemmat puolet, LPI (musta)
Silkkivari (vari): molemmat puolet, valkoinen

Sahkotesti

FINISH: TALLA HALLITUKSESTA ON IPC-6012: N KAYTTOON OTTAMINEN.
Paksuus on 0,050 uM yli 3-6 uM NICKEL.

KOPIOINNIN RUUTISET MINIMO .025 AVG, .020 MIN .. SYOTA EI OLE KYTKETTY, JOTKA EIVAT
VI.55 FINISH TAI PIENA.

Kerrosavain:

* .GM4: Board Outline
.TXT: NC Poraustiedosto

*

.GTP: Top Paste

.GTO: Top Silkscreen
.GTS: Top Soldermask
.GTL: Top Kuparikerros
.GBL: Pohja Kuparikerros
.GBS: Bottom Soldermask
.GBO: Pohjat Silkkikuomu
.GBP: alin liima

* X X X X ¥ X ¥



\
: ] '
o
i

cza "
W.l.m.a
nR.T..w
om e e
ol

ol

® 0
v T
a o
- -

RIS R17 R16
AN NN RN

O mKam S0

F mxm 90
mam0——

LT

TP6® @TPL J6
TP4@ @ TP5

A

J2

[ mu‘.

[=]
e v
Q

Lz |
R LLLLIET LIRS

=’;:l'
T

R4mMN WERS
-
73
™~
C

N :
P T
T

ur b

C

Gllllllll|||l:::l:|l||('g

g4 N

-




I
b1

0-LEADING-205
W94V-0 E490354
94V-0 E490354

in
(%)
=8 0-LEADING-205

"
i
B

c3
o

Cc2

_ ‘ é . B:BGZI . 3
) g-m 212 : po QR EBECI L2210
N gmiid g ¢ L OBES gg110
" g1 ey

... lx_lmo O
e ... 7 nb "..-—fmu
, AL Bl

= > cn

R
P asd




pcb valmistaja Kiinassa


http://www.o-leading.com/news/O-Leading-attend-Charity-spring-symposium-of-ZhongKai-high-tech-district.html

